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当社の概要

（2012年4月1日現在）

ダイトエレクトロン株式会社

1952（昭和27）年6月24日

商 号

設 立 1952（昭和27）年6月24日

代表取締役社長 前 績行

22億70万8 560円

設 立

代 表 者

資 本 金 22億70万8,560円

連結：656名 単独：377名

連結 0 億 百万円（平成 年1 月期）

資 本 金

従業員数

売 上 高 連結：405億52百万円（平成23年12月期）

単独：363億37百万円（平成23年12月期）

電子部品 ｾ ﾞﾘ商品 半導体 ベデ ド

売 上 高

事業内容 電子部品＆ｱｾﾝﾌﾞﾘ商品、半導体、エンベデッド、
電源機器、画像関連機器・部品、情報ｼｽﾃﾑ、光ﾃﾞ
ﾊﾞｲｽ・ＬＳＩ製造装置 電子材料製造装置 ﾌﾗｯﾄﾊﾟ

事業内容

ﾊ ｲｽ・ＬＳＩ製造装置、電子材料製造装置、ﾌﾗｯﾄﾊ
ﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ製造装置、ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞﾊﾞｲｽ製造装置
等の開発･製造･販売・輸出入
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企業理念

「きびしい仕事 ゆたかな生活」創 業 の 精 神

積極開拓 創意工夫 良識遵法
精励勤勉 友愛団結

行 動 規 範
精励勤勉 友愛団結

○ 我が社は、社員の自己実現を尊重し完全燃焼を

期するがため 真に働き甲斐のある快適な職場創り

経 営 理 念
期するがため、真に働き甲斐のある快適な職場創り

を目指します。

○ 我が社は、株主・顧客・仕入先に対して満足の提供○ 我が社は、株主 顧客 仕入先に対して満足の提供

に努力致します。

○ 我が社は、絶えずグローバルな視野に立って、

技術革新と高付加価値の創造に挑戦していきます。

○ 我が社は、絶えず感謝の念をもって社会に貢献して

いきます
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いきます。



創業から現在まで

1970年に製造子会社ダイトロンテクノロジー㈱
を設立し、製販一体路線の経営で急速に成長

600.00 
50年代～60年代 70年代～80年代 90年代～現在

■売上高（億円）

1998～2006年 アジアにおいて現地法人５社を

500.00 

1986年 米国現地法人を設立し
海外への進出を開始

1998 2006年 アジアにおいて現地法人５社を
設立し、グローバル化を本格化

300.00 

400.00 

1970年 製造子会社設立

海外 の進出を開始

200.00 1952年設立

0.00 

100.00 

52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 07 '08 '09 '10 '11 '12
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52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 07 '08 '09 '10 '11 '12

注）1998年より連結決算を開始。グラフの売上高は1998年以降は連結ベース。それ以前は単体ベース。
(予想)



ビジネスモデルと強み

①製販一体路線のグループ編成

②先見力とマーケティング力②先見力とマ ケティング力

【製造機能 販売機能】 【得意先】【調達先】

先端商品･有望市場を発掘する先見力先端商品･有望市場を発掘する先見力 お客様ニーズに基づくマーケティング力お客様ニーズに基づくマーケティング力

【物流機能】【製造機能・販売機能】
日本市場

【得意先】【調達先】

日本メーカー

欧米メ カ
最先端の

ダイトロングループ
（国内子会社4社・海外子会社6社）

【物流機能】

アジア市場

欧米市場
欧米メーカー

アジアメーカー

ロジスティクス
システム

（国内子会社4社 海外子会社6社）

製造装置
事業

電子機器･部品
事業

【事業編成】

③バランスのとれた事業構造

総取引先数：5,000社
（主要取引先数：600社）

総取引先数：2,000社
（主要取引先数：150社）

④業界トップクラスの物流サービス機能

③バランスのとれた事業構造

⑤
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⑤優良な顧客資産と口座数の多さ



製販一体路線のグループ編成

当社を主軸とした商社機能とダイト ンテクノ ジ を当社を主軸とした商社機能とダイトロンテクノロジーを
主軸としたメーカー機能を中心に、グループ総合力を発揮

ダイトロンテクノロジ ㈱ダイトロンテクノロジ ㈱関 ダイトロンテクノロジー㈱ダイトロンテクノロジー㈱

ダイトデンソー㈱ダイトデンソー㈱
商 品・製 品商 品 国

内

関
係
会
社 鷹和産業㈱鷹和産業㈱

国
内

国
内

商品・部品 商品・製品

商 品 商 品・製 品

内･

海
外
仕

内
・
海
外
得

DAITRON INC.DAITRON INC.

( )

商品・部品 商品・製品

仕
入
先

得
意
先

DAITRON (MALAYSIA) SDN.BHD.

大都電子（香港）有限公司

大途電子（上海）有限公司

海
外
関
係

商 品
商 品・製 品

大途電子（上海）有限公司

ダイトロン㈱
（商号維持管理業務）

係
会
社

製造･販売会社

販売会社
DAITRON ( KOREA ) CO., LTD.

大途電子諮訽（深圳）有限公司
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DAITRON ( ＴＨＡＩＬＡＮＤ ) CO., LTD.



グローバル経営への展開

「技術商社」として、充実した営業拠点展開

国内16拠点･海外11拠点

オレゴン（USA）

●

●オレゴン（USA）

ソウル（韓国）

● ネブラスカ（USA）

●上海（中国）

●深圳（中国）

●

● 台北（台湾）

仙台

松本
金沢

京都

●
香港（中国）

●

● バンコク（タイ）

●

●深圳（中国）

マレーシア（ペナン）

●
●

●

●

●

●

●

●●
●

宇都宮

東京

国立横浜

京都
神戸広島

福岡

● マレーシア（スランゴル）

●
●
●

●

マレ シア（ ナン）

●
●

国立横浜

静岡

名古屋
大阪

●：営業所
栗東 町田
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●：営業所＋物流センター
●：海外拠点（子会社含む）

栗東 町田



バランスの取れた事業構造

「電子機器及び部品部門」と「製造装置部門」
の2つの部門にまたがる事業を展開の2つの部門にまたがる事業を展開

【部門別売上高構成比】
（2012年12月期第2 半期累計期間／連結）

電子機器及び部品部門 製造装置部門

（2012年12月期第2四半期累計期間／連結）

連結売上高

電子機器及び部品部門 製造装置部門

67.0％ 33.0％
連結売 高
186.66億円●電子部品＆アセンブリ商品

●半導体
●エンベデッドシステム

●光デバイス製造装置
●LSI製造装置
●FPD製造装置●エンベデッドシステム

●電源機器
●画像関連機器・部品
●情報システム等

●FPD製造装置
●電子材料製造装置
●エネルギーデバイス

製造装置等
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●情報システム等 製造装置等



当社の事業構造（2012年第2四半期累計期間実績より算出）

事

業 商品群 売上高構成比 総利益率 オリジナル 
製品比率(単独) 海外売上比率 

電子部品＆ｱｾﾝﾌﾞﾘ部品 27.9％ 24.8％ 北米

電
子
機
器

北米

2.2％ 

（前年同期 

1.9％）

半導体  5.6％ 26.2％ 

エンベデッドシステム  5.7％ 15.0％ 

電源機器 5 8％ 24 0％器
・部
品 14.2％ 

（前年同期

9％）電源機器 5.8％ 24.0％ 

画像関連機器・部品 14.8％ 19.7％ 欧州 

0.3％ 情報システム  5.8％ 26.6％ 
（前年同期：

15.6％） 
（前年同期 

0.3％） 
電子機器･部品のその他  1.4％ 5.2％ 

製

光デバイス製造装置  3.1％ 33.8％ 

ＬＳＩ製造装置 5 5％ 13 3％製
造
装
置 

ＬＳＩ製造装置 5.5％ 13.3％ アジア 

17.5％ 

（前年同期 

電子材料製造装置  9.4％ 27.7％ 

ＦＰＤ製造装置  11.2％ 15.9％ 
21.5％）ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞﾊﾞｲｽ製造装置  3.8％ 12.6％ 

全   体 100.0％ 21.8％ 
（前年同期：21 7％）

14.2％ 
（前年同期：15 6％）

20.0％ 
（前年同期：23 7％）
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（前年同期：21.7％） （前年同期：15.6％） （前年同期：23.7％）

 



商品セグメント別部門紹介商品セグメント別部門紹介
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電子機器及び部品部門の概要

電子部品＆アセンブリ商品 半導体 エンベデッドシステム

●コネクタ、ハーネス、機器組立配線 ●カスタムIC、ASSP、汎用品 ●エンベデッドボード、コンパクトＰＣ

情報システム画像関連機器・部品電源機器
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●CCDカメラ･レンズ・照明、画像処理機器 ●非接触ICカードシステム、ビデオ会議●電源、瞬低保護装置



製造装置部門の概要

光ﾃﾞﾊﾞｲｽ製造装置 ＬＳＩ製造装置ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ製造装置

●ファイナルテスター、

エージング（寿命試験）装置

●リフトオフ装置、

チップソーティングマシン

●液晶ガラス基板用スクライブ面取り装置、

有機EL発光検査装置

電子材料製造装置 ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞﾊﾞｲｽ製造装置

●縦型外周ノッチ端面研磨機
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●縦型外周ノッチ端面研磨機、

ウェーハ平坦度測定装置 ●ワイヤーソー エッジデリーション



２０１２年グル プ経営方針２０１２年グループ経営方針

及び及び

第７次三ヵ年経営計画
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第７次 三ヵ年経営計画の概要

グループ・ステートメント

～グローバルな観点で市場を捉え、お客様ニーズの一歩先の価値を創造し、提供する～

ビジョン
高収益企業を目指す

提供価値
メーカーを持つ技術商社として、
顧客の広範な技術・経営課題への

ソリューション提供

基本戦略

ターゲット市場
●グローバルのエレクトロニクス市場

ソリュ ション提供

コア・コンピタンス

■設備から生産財まで取り扱う商社機能
■開発・設計・製造 ｱｾﾝﾌﾞﾘ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ等の

■モジュール化、システム化等の
エンジニアリング機能
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■開発 設計 製造、ｱｾﾝﾌ ﾘ、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ等の
メーカー機能

エンジニアリング機能
■技術・経営ソリューションの開発と提供能力



課題と取り組み

【1】日本市場の停滞、縮小

【2】商社の存在意義が問われている【2】商社の存在意義が問われている

【3】グローバル市場による海外企業との競争激化

【1】ダイトロングループの総合力の強化
市場のグローバル化にあわせて多様化する要求に対応するため、
海外においても販売・生産およびサービスネットワークを拡充。海外 販売 産 ッ 拡充。

【2】オリジナル製品の強化・拡大
汎用製品の販売だけにとどまらず、メーカー機能を強化することで
お客様からの要望に的確に対応お客様からの要望に的確に対応。

【3】海外ビジネスの強化・拡大
成長著しいアジアでの競争に勝つために 総合提案力が発揮できる
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成長著しいアジアでの競争に勝つために、総合提案力が発揮できる
体制を作り、アジア圏での地位確立を目指す。



今後の注力分野

注力分野 高機能部品＆ＡＳＳＹ

ターゲット市場
当社オリジナル製品

航空・宇宙用 鉄道車両向け

タ ゲット市場

船舶・特需用途
耐水・耐圧コネクタ

注力分野 電源関連及び２次電池分野

タ ゲ 市
当社オリジナル製品

ターゲット市場

医療機器関連 半導体製造装置関連

当社オリジナル製品

計測機器関連 放送機器関連 医療規格対応

イ グ電源
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スイッチング電源



今後の注力分野

注力分野 太陽電池（ＰＶ）及び燃料電池（ＦＣ）関連

ターゲット市場タ ゲット市場

太陽電池の資材は国内と海外で主流が異なり、

当社はその双方に対応当社はその双方に対応

国 内 市 場 主流となる「薄膜系」に対応

海 外 市 場
主流となる「結晶系」単結晶
（多結晶＋単結晶）に対応

ワイヤーソー

主な戦略商品

・ドライ洗浄関連装置 ・ワイヤーソードライ洗浄関連装置 ワイヤ ソ

・レーザー加工装置 ・スラリーリサイクルシステム

・ソーラーシミュレーター ・外観自動検査装置 など
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装



今後の注力分野

注力分野 パワーデバイス関連

ターゲット市場

当社オリジナル製品

・ＳｉＣメーカー ・車載用

家庭用参

縦型ｳｪｰﾊ端面形状研削機

・パワーデバイス用
シリコンメーカー

・家庭用

・電力用

参
入

注力分野 高輝度ＬＥＤ関連
当社オリジナル製品

ターゲット市場

・サファイア基盤 ・バックライト用途・サファイア基盤
メーカー

・ＬＥＤメーカー

参
入

バックライト用途

・自動車用途

・一般照明用途
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ＬＥＤマイクロボンダー

般照明用途



海外ビジネスの強化・拡大

１. 海外拠点間取引の拡大
韓国・台湾・米国の海外製品
の積極的な販売の積極的な販売

２. 新規海外ビジネスの開拓新規海外 ジネ の開拓
ＥＵ・インド市場の開拓

３. 海外での有力なパートナー企業
の模索の模索

４. 海外事業推進部の新設
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オリジナル製品の強化・拡大－①

製造子会社が技術力を高め、新分野におけるノウハウを積み重ねることで、
当社グループのオリジナル製品の開発力が着実に向上しています。

ダイトロンテクノロジー（株） ダイトデンソー（株）

カメラケーブル耐水圧コネクタ

ウェーハソーター

一般ハーネス

ウェ ハソ タ

20

ワイヤーヘッドカメラリフトオフ装置



オリジナル製品の強化・拡大－②

当社事業部においても、オリジナル製品の開発が進んでいます。

ＥＭ事業部 電源事業部ＥＭ事業部 電源事業部

ウェーハ端面形状研削機ウェ ハ端面形状研削機

医療規格対応
スイッチング電源
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ノイズ除去トランスチップソーター



既存市場・顧客の深耕と新規市場・顧客の拡大－①

スマートグリッド プロジェクト

今後、国内のスマートグリッド市場は2020年に約2兆円、また米国・欧州をはじめ世界の
スマートグリッド市場では2020年に約20兆年が見込まれます。その大きな将来市場を見据え、
グループ全部門横断的な情報の共有化を図り、ビジネスチャンスを掴む活動を行い、
売上と収益の拡大に寄与する新分野の創出を目指します。

ターゲット市場（製品） 取扱商品 売上目標

●スマートメーター ●コネクタ、ケーブルハーネス

●EV充電器
●PCS（パワーコンディショナー）
●新エネルギー

（太陽光発電、風力発電など）

●SONY FeliCa
●スイッチング電源、リアクトル
●半導体（メモリー、RFIC）
●コンパクトＰＣ、ＰＣボード

3億円

10億円

15億円

●蓄電池
●発電

●太陽電池パネル 2011 2012 2013 （年度）
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風力発電 太陽電池パネル コンパクトＰＣ

ＰＣボード



既存市場・顧客の深耕と新規市場・顧客の拡大－②

メディカル プロジェクト
堅調な推移を持続するメディカル業界は、今後も安定的な拡大が見込まれる非常に有望な
市場です 当社グル プでは既に 医療規格を取得した電源関連製品を開発 発売し 第市場です。当社グループでは既に、医療規格を取得した電源関連製品を開発・発売し、第一
歩を刻んでおり、今後、このメディカル市場へフォーカスし、安定的な経営基盤の確立に寄与
する新分野の創出を目指します。

●MRI / CT ●医療用モニター / プリンター

ターゲット市場（製品） 取扱商品 売上目標

●MRI / CT
●X線診断装置
●内視鏡
●人工透析機
●血液分析装置

●医療用モニタ / プリンタ
●CCDカメラ
●スイッチング電源
●産業用コンピュータ
●コネクタ ケーブルハーネス

10億円
13億円

17億円

●血液分析装置
●超音波診断装置 ほか

●コネクタ、ケ ブルハ ネス
●医療用カート ほか

2011 2012 2013 （年度）

23

ＭＲＩ

医療用カート

スイッチング電源



平成２４年１２月期

第２四半期決算第 半期決算
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第２四半期累計期間 業績結果

■売上高 １８１８,,６６６百万円６６６百万円

■営業利益 ２８４百万円２８４百万円
◆主要な市場であります産業用機械・設備

市場において需要の低迷が長期化の■営業利益 ２８４百万円２８４百万円

■経常利益 ３３７３３７ 百万円百万円

■純利益 １５４１５４ 百万円百万円

市場において需要の低迷が長期化の
影響を受けたことと、加えて、前年同期の
業績が好調であったことから、前年同期の
実績を大きく下回る。■純利益 １５４１５４ 百万円百万円

（百万円）
売上高

（百万円）
営業利益 経常利益 純利益

実績を大きく下回る。

300 293 

223

10,094

8,935 8,572

9,944
10,597

101 

156 
128 

31 
0

196 

140 

223 

51 

116 

37 

-42 

0 

-122

25

122 

‘11/2Q ‘11/3Q ’11/4Q ‘12/1Q ‘12/2Q ‘11/2Q ‘11/3Q ’11/4Q ‘12/1Q ‘12/2Q ‘11/2Q ‘11/3Q ’11/4Q ‘12/1Q ‘12/2Q ‘11/2Q ‘11/3Q ’11/4Q ‘12/1Q ‘12/2Q



財政状態、キャッシュ・フローの状況

連結財政状態 連結キャッシュ･フローの状況（累計）

負負債

総資産
25 655百万円 純

負
債14,311百万円

自己資本

（2,196百万円減）

25,655百万円 純
資
産

自己資本
11,341百万円

（少数株主持分 3百万円）

（2,185百万円減）

（12百万円増）

総資産・自己資本・自己資本比率

44 2%
総資産 自己資本 自己資本比率

27,920 27,181 27,840
25,655

41.4%

44.2%

11,188 11,257 11,329 11,341

39.3% 40.7%

26

11/2Q 11/4Q 12/2Q

11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q



商品別第２四半期（累計） 連結業績

99 98
7,000

8,000
（単位：百万円）

7,039 7,039

6 165 6 302 6 206

売上高売上高

1,547 1,622

514 598

557 640 447

81 131 135

5 000

6,000
■電子機器及び部品

6,165 6,302 6,206

543

620
461

498 556

656
810

723 554
530

1,281 1,415 1,347

4,000

5,000

6,2066,206百万円百万円
543 462

492 561
474

512 498 556

2,000

3,000

◆「電子部品＆アセンブリ商品」のコネクタ
3,059 2,985

2,515 2,499 2,714

0

1,000
やハーネスは、徐々に回復しつつあるもの

の、主要市場における産業用機械、設備

投資におけるメ カ の生産調整や在庫 0
11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q

部品＆ｱｾﾝﾌﾞﾘ 半導体
ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞ 電源機器
画像関連機器・部品 情報ｼｽﾃﾑ

投資におけるメーカーの生産調整や在庫

調整の影響を大きく受け、低調な推移に

留まる。

27

電子機器・部品のその他



商品別第２四半期（累計） 連結業績

503

4,000

3,557

（単位：百万円）

3,792
売上高売上高

■製造装置
1,212

503

3,000

3,500

2,904

2,770

2,3652,365百万円百万円

◆ 「 トパネ デ プ イ製造装置

279
377

1,489820
171

202

2,000

2,500
2,365

◆ 「フラットパネルディスプレイ製造装置」

の液晶パネル製造装置では前年同期

の実績を上回りました。また、「電子材料

1,133

997

828

929

522 596

1,500

2,000

の実績を上回りました。また、 電子材料

製造装置」のウェーハ面取装置等の

オリジナル製品が当セグメントの業績に
757

599

367

466 

626

406

1,088 929

500

1,000

貢献いたしました。しかしながら、海外

諸国の設備投資需要の減速を受け

非常に厳しい状況にて推移しました

333
106 

757 
344 230

367 

0
11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q
光ﾃﾞﾊﾞｲｽ製造装置 LSI製造装置

28

非常に厳しい状況にて推移しました。 電子材料製造装置 FPD製造装置

エネルギーデバイス製造装置



減価償却費・設備投資額・研究開発費

 
 
 (単位：百万円) 

 
‘１０/１２  
（２Ｑ実績） 

‘１１/１２
（２Ｑ実績） 

‘１２/１２
（２Ｑ実績）

前年同期 
増減 

‘1２/１２ 
通期予算 

減価償却費 244 226 234 8 516 

設備投資額 75 69 152 83 185

研究開発費 77 71 70 △1 232研究開発費 77 71 70 △1 232

29

 
 



通期連結業績見通し

(単位 百万円)

営業利益 経常利益 当期純利益

(単位：百万円)

売上高

(単位：百万円)

39,143 40,552 40,500

30

‘10通期 ‘11通期 ‘12通期 ‘10通期 ‘11通期 ‘12通期 ‘10通期 ‘11通期 ‘12通期 ‘10通期 ‘11通期 ‘12通期



商品セグメント別業績見通し

■売上高 28,73928,739百万円百万円 ◆前年比◆前年比 103.3103.3％％
電子機器及び部品

32,000

36,000

上期 下期
32,000

36,000 部品＆ｱｾﾝﾌﾞﾘ 半導体
エンベデッド 電源機器
画像関連機器・部品 情報ｼｽﾃﾑ
電子機器・部品のその他

28 739

（単位：百万円）

28 73927 82928 406

（単位：百万円）

24,000

28,000
2,369 2,413 3,227

491 379 546

24,000

28,000
28,73927,82928,406

28,73927,82928,406

14,558 13,204 16,230

16,000

20,000

2 148 2 375

2,643 2,903 2,514

6,862 6,336 6,328

2,348

599

16,000

20,00019,187
19,187

14 625

10,462

8,000

12,000

1,451

2,339 2,023 2,131
3,040

2,148 2,280 2,3753,700

8,000

12,000

8,725

13,848 14,625
12,508

0

4,000

8,000

8,047
11,551 11,492 11,615

0

4,000

8,000

‘
0

09通期 10通期 11通期 12通期予想
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0
09通期 10通期 11通期 12通期予想‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘



商品セグメント別業績見通し

■売上高 11,76011,760百万円百万円 ◆前年比◆前年比 92.492.4％％

製造装置

14 000

16,000 
光ﾃﾞﾊﾞｲｽ製造装置 LSI製造装置

電子材料製造装置 FPD製造装置

エネルギーデバイス製造装置14 000

16,000

上期 下期

（単位：百万円）（単位：百万円）

3,171 1,286

12,000 

14,000 

12,000

14,000

11,760
12.723

10,736

11,760
12,723

10,736

2,279
1,859 3,082

1,749

8,000 

10,000 

6,001

5,675
5,602

8,000

10,000

6,913 6,913

2,199

1 811

2,685 3,859 3,763

4,000 

6,000 
3,165

4,000

6,000

,

881
1,858 1,628 1,775

2,021 
2,163 2,204 1,852

1,811

2,000 

,

3,747
4,735

7,047
6,158

2,000

881 0 

09通期 10通期 11通期 12通期予想
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0
09通期 10通期 11通期 12通期予想‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘



商品別四半期受注高・受注残高推移 電子機器及び部品

7,000

（単位：百万円）

5 518
5,63277  

8,000
（単位：百万円）7,251

6,806 34
4 500

5,000 
（単位：百万円）4,649

受受 注注 高高 受受 注注 残残 高高

685 

185 

5,000

6,000

4 404

5 518

1 ,669

472 

804 538 515

538 
105 82  116 

193 

6,000

7,000
6,237 6,068 6,022

6,806

1,046 

259 

468
414 

34 

37 
38 

113 4,000 

4,500 
3,842 3,741

3,495

4,097

451

5581,230 1,166

1,760

527 

529 468 

171 101 

4,000

4 404

3,61
874

589
1 ,241 1 ,325 1 ,348

1 ,452
804 538 515 

4 000

5,000
600 

410

663 
706 

638 

743 

468 
448 

323 
55 

3,000 

3,500 

2 800

352

457 403
451

857

2,000

3,000

512

432 554 461
460

526

483 479 476

577729 614 496

3,000

4,000

354 

325 387 286

273 

354 

376 343 321 

341 
519 409 352 

410 

2,000 

2,500 

1,921
2,362 2,491

2,800

0

1,000

09/2Ｑ 09/3Ｑ 09/4Ｑ 10/1Ｑ

3 ,117
2 ,440 2 ,474 2 ,607

2 ,995

1 000

2,000

1,999 

1,451 1 409 1,517 
1,798 

325 387 286 

1,000 

1,500 

09/2Ｑ 09/3Ｑ 09/4Ｑ 10/1Ｑ

0

1,000

11/2Ｑ 11/3Ｑ 11/4Ｑ 12/1Ｑ 12/2Ｑ

,45  1,409 

0 

500 

11/2Ｑ 11/3Ｑ 11/4Ｑ 12/1Ｑ 12/2Ｑ
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電子部品&ｱｾﾝﾌﾞﾘ商品 半導体 ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｼｽﾃﾑ 電源機器 画像機器機器・部品 情報システム 電子機器・部品のその他

/ / / / /



商品別四半期受注高・受注残高推移 製造装置

受受 注注 高高 受受 注注 残残 高高

3,000
（単位：百万円）

6 2 4

8,000

9,000

（単位：百万円）7,759

受受 注注 高高 受受 注注 残残 高高

525

1146

1 500

2,000

2,500
1 ,5 52

1 , 5 71

1,459

1 286

7,000
6,693 6,794

324 190 382 58366 434
422

499403
442 86

513

543 306 525

500

1,000

1,500

1,562

1 600

1,400 1,286

5,000

6,000

4 275324 190 382
0

09/2Ｑ 09/3Ｑ 09/4Ｑ 10/1Ｑ

8 5 7

3,185

1,600 2,178

921 550

828
518

3,000

4,000

4,275
3,733

926

1,880
1,934

1,502 1,352

921 550

2,000

,

756 886 622 583 752

796
926

772 438
558

0

1,000

11/2Ｑ 11/3Q 11/4Q 12/1Ｑ 12/2Ｑ

34

光ﾃﾞﾊﾞｲｽ製造装置 LSI製造装置 電子材料製造装置 FPD製造装置 ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞﾊﾞｲｽ製造装置

11/2Ｑ 11/3Q 11/4Q 12/1Ｑ 12/2Ｑ



商品セグメント別四半期受注高・受注残高推移（全体）

12,000 
（単位：百万円）

14,000 
（単位：百万円）

受受 注注 高高 受受 注注 残残 高高

10,000 

10.304

8.936

12,000 

12,409

10,535 10,536

8,000 

8.080

7.327

4,649 

3,842 3,741 

8 000

10,000 

7,770

8,631

7,830
7,251 

6,237 

6,068 

6,806 

6,000 

3,495 
4,097 

6,000 

8,000 

6,022 
4,000 

7,759 
6,693 6,794 

4,000 

3,052 

1,843 

2,868 

1,304 
1,824 

0 

2,000 
4,275 

3,733 

0

2,000 
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11/2Ｑ 11/3Ｑ 11/4Ｑ 12/1Ｑ 12/2Ｑ
0 

11/2Ｑ 11/3Ｑ 11/4Ｑ 12/1Ｑ 12/2Ｑ

製造装置 電子機器及び部品



株価情報株価情報
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株式の概要 （2012年6月30日現在）

東京証券取引所、大阪証券取引所 1部

７６０９

上 場 市 場

証 券 コ ド ７６０９

１００株

証 券 コ ー ド

単 元 株 数

発 行 済

株 式 総 数
１１，１５５，９７９株

３，１９７名株 主 数

株 主 構 成 北海道
九州・沖縄

地方

国外

地域別株主分布状況

個人・その他

その他国内法人

株 主 構 成 北海道
東北地方

中国地方

四国地方
地方

外国人

金融機関

証券会社

関東地方

近畿地方

37

中部地方
所有者別株主分布状況



配当金の推移

30.00 

25 00 25 00 25 00

(円)

25.00 
25.00 25.00 25.00 

15.00

20.00 

15.00 15.00 15.00 

10.00 

15.00 

10.00 10.00 

5.00 
5.00 

0.00 
'04/12 '05/12 '06/12 '07/12 '08/12 '09/12 '10/12 11/12 12/12

予想

‘ ‘
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予想



投資指標

20% 10%

ROE（%） ROA（%）

9.2%

15.1%

5 9%
10%

15%

3.7%

6.2%

5%

10%

3.4%

5.9%

0%

5% 1.6%
2.4%

0%

-10%

-5%

-5%

25%

-20%

-15%

-10%

-28.3%

-30%

-25%

’07/12 ’08/12 ’09/12 ’10/12 ’11/12

-13.1%

-15%
’07/12 ’08/12 ’09/12 ’10/12 ’11/12
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資料取扱い上のご注意

この資料で述べられている将来の当社業績に関する見通しは、現時点で

知りうる情報をもとに作成されたものです。

当社が位置するエレクトロニクス業界の電子機器・部品産業並びに製造装置

産業は、テクノロジーの変化やスピードが大変速く、競争の激しい産業です。

また、北米やアジア諸国の経済情勢など、当社の業績に直接的・間接的に影響

を与える様々な外部要因があります。

従いまして、今後、当社の業績の見通しが本資料と異なる可能性があることを

お含みおき下さお含みおき下さい。

≪本資料並びにＩＲに関するお問い合わせ先≫

経営管理部 広報 ＩＲ担当経営管理部 広報・ＩＲ担当

TEL：06-6399-5952

FAX : 06-6399-5962

e-mail : kouhou@daitron co jpe-mail : kouhou@daitron.co.jp

本日のご出席 有難うございました

40

本日のご出席 有難うございました。


